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2016年12月期 第3四半期決算
電話説明会資料

常務取締役 佐藤 文俊

2016年11月7日

株式会社 堀場製作所

＜ 免 責 事 項 ＞

本プレゼンテーション資料には、株式会社堀場製作所の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載され

ております。これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予

測です。また経済動向、他社との競争状況、為替レートなどの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業

展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因

により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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説明内容

1. 売上高・営業利益

2. 為替の売上高・営業利益への影響

3. 営業利益分析

4. 営業外損益/特別損益

5. 受注の状況

6.  通期連結業績予想

7. 設備投資・減価償却費・研究開発費
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2015年 2016年
 2015
  vs 2016

2015年 2016年
 2015
  vs 2016

1-9月 1-9月 比較 通期実績 通期予想 比較 前回予想 比較

自動車 407 394 ▲3.2% 654 640 ▲2.2% 650 ▲ 10

環境 119 118 ▲0.8% 167 165 ▲1.2% 165 -

医用 207 197 ▲4.8% 276 265 ▲4.2% 265 -

半導体 277 277 +0.1％ 353 370 +4.7％ 350 +20

科学 192 181 ▲5.7% 267 260 ▲2.8% 270 ▲ 10

合計 1,203 1,169 ▲2.9% 1,719 1,700 ▲1.1% 1,700 -

2015年 2016年
 2015
  vs 2016

2015年 2016年
 2015
  vs 2016

1-9月 1-9月 比較 通期実績 通期予想 比較 前回予想 比較

自動車 24 0 ▲97.4% 52 35 ▲32.7% 40 ▲ 5

環境 11 11 ▲3.5% 17 15 ▲14.6% 13 +2

医用 20 22 +9.6％ 25 27 +5.5％ 25 +2

半導体 76 71 ▲6.2% 94 90 ▲4.6% 87 +3

科学 6 1 ▲84.0% 11 8 ▲33.2% 10 ▲ 2

合計 138 106 ▲23.2% 201 175 ▲13.1% 175 -

売上高

営業利益

2016年通期

2016年通期

（単位：億円）

【1～9月累計実績】
・円高等で減収減益

自動車
・ホリバMIRA社分の売
上増も円高とMCT低
調で減収減益

・E-HARBOR稼働で
費用増加

半導体
・今期好調も円高で
昨年と同水準

【通期予想】
・売上/営業利益の全
社合計は据え置き

・自動車/科学は下方
修正

・半導体は上方修正
・環境/医用は利益の
み上方修正

1-1. 売上高・営業利益 （1～9月実績、通期予想）

※2015年実績は、2016年に変更した収益認識基準に遡及適用後の値（以後スライド内の2015年実績数値も全て同じ）



© 2016 HORIBA, Ltd. All rights reserved. 4

1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q予想 通期予想

自動車 141 125 140 247 654 149 131 112 245 640

環境 42 39 36 48 167 41 36 40 46 165

医用 72 66 68 68 276 69 68 59 67 265

半導体 103 87 86 76 353 86 92 98 92 370

科学 69 61 61 75 267 65 58 57 78 260

合計 430 380 392 515 1,719 412 387 369 530 1,700

1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q予想 通期予想

自動車 22 7 ▲ 5 27 52 11 ▲ 5 ▲ 4 34 35

環境 6 2 2 5 17 6 2 2 3 15

医用 8 4 7 5 25 8 7 6 4 27

半導体 27 24 24 18 94 23 21 26 18 90

科学 5 0 0 5 11 2 0 ▲ 1 6 8

合計 69 40 28 62 201 51 26 28 68 175

売上高

営業利益

2015年

2015年

2016年

2016年

（単位：億円）

【4Q（10-12月）の見方】

自動車
・売上予想は昨年比減
も円高影響を加味する
と数量増加

・利益は増加予想。昨年
4QはE-HARBOR移転
費用が5億円発生

半導体
・円高の中、出荷好調
・3Qでは2Q震災時の一
時的な出荷停止分をカ
バー

・4Qも好調予想

1-2. 売上高・営業利益 （四半期毎、実績・予想）
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為替感応度
（2016年通期予想）

1円円高による
売上高/営業利益の影響額

売上高
USドル ▲420百万円
ユーロ ▲317百万円
ポンド ▲69百万円

営業利益
USドル ▲175百万円
ユーロ ▲22百万円
ポンド ▲1百万円

（百万円）

USドル ユーロ ポンド

自 動 車 ▲ 3,401 ▲ 723 ▲ 928 ▲ 1,479

環 境 ▲ 643 ▲ 305 ▲ 104 ▲ 22

医 用 ▲ 1,899 ▲ 566 ▲ 886 ▲ 62

半 導 体 ▲ 2,013 ▲ 1,368 ▲ 110 ▲ 7

科 学 ▲ 1,472 ▲ 757 ▲ 551 ▲ 100

合 計 ▲ 9,430 ▲ 3,721 ▲ 2,581 ▲ 1,672

（百万円）

USドル ユーロ ポンド

自 動 車 ▲ 42 ▲ 148 ▲ 4 99

環 境 ▲ 214 ▲ 68 ▲ 52 ▲ 10

医 用 ▲ 237 ▲ 103 90 ▲ 10

半 導 体 ▲ 1,541 ▲ 1,198 ▲ 95 70

科 学 ▲ 65 ▲ 38 4 ▲ 74

合 計 ▲ 2,101 ▲ 1,557 ▲ 58 75

合計

合計

売上高

営業利益

2016年1-9月実績為替影響額

2. 為替の売上高・営業利益への影響

為替レート2016年通期予想
USドル：107円、ユーロ：120円
（4Qのみ USドル：102円、ユーロ：115円）

アジア通貨等の影響により、上記3通貨の影響合計が全社での影
響合計に一致していません。
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売上増加影響

営業利益減少 ▲3,228

為替影響▲2,101 経費増加影響 ▲1,851

売上
増加

+5,970

売上原価
増加

▲5,243

売上総利益
為替影響

▲4,597

その他
販管費
増加

▲814

2015年
1～9月実績

研究開発費
増加

▲1,037

10,659

2016年
1～9月実績

販管費
為替影響

+2,494

13,887

（単位：百万円）

+727

3. 営業利益分析（前年同期比較）
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2016
1-9月

売上高 116,901

営業利益 10,659

経常利益 10,341

親会社株主に帰属

する四半期純利益
7,281

2016
1-9月

売上高 116,901

営業利益 10,659

経常利益 10,341

親会社株主に帰属

する四半期純利益
7,281

4-1. 営業外損益
（単位：百万円）

営業利益 10,659 13,887

金融収支 ▲ 186 ▲ 295

為替差損益 ▲ 341 ▲ 224

助成金収入 107 27

その他 101 58

営業外収支尻 ▲ 317 ▲ 434

経常利益 10,341 13,453

2016
1-9月

2015
1-9月

営業利益 10,659 13,887

金融収支 ▲ 186 ▲ 295

為替差損益 ▲ 341 ▲ 224

助成金収入 107 27

その他 101 58

営業外収支尻 ▲ 317 ▲ 434

経常利益 10,341 13,453

2016
1-9月

2015
1-9月
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4-2. 特別損益
（単位：百万円）

経常利益 10,341 13,453

関係会社株式売却益 240 -

厚生年金基金
解散損失引当金戻入額

- 439

厚生年金基金
解散損失引当金繰入額

▲ 177 -

災害による損失 ▲ 940 -

固定資産除却損 ▲ 170 ▲ 5

事業構造改善費用 - ▲ 114

その他 118 ▲ 86

特別損益計 ▲ 928 232

税金等調整前四半期純利益 9,413 13,686

法人税等 2,129 4,986

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,281 8,699

2016
1-9月

2015
1-9月

経常利益 10,341 13,453

関係会社株式売却益 240 -

厚生年金基金
解散損失引当金戻入額

- 439

厚生年金基金
解散損失引当金繰入額

▲ 177 -

災害による損失 ▲ 940 -

固定資産除却損 ▲ 170 ▲ 5

事業構造改善費用 - ▲ 114

その他 118 ▲ 86

特別損益計 ▲ 928 232

税金等調整前四半期純利益 9,413 13,686

法人税等 2,129 4,986

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,281 8,699

2016
1-9月

2015
1-9月

2016
1-9月

売上高 116,901

営業利益 10,659

経常利益 10,341

親会社株主に帰属

する四半期純利益
7,281

2016
1-9月

売上高 116,901

営業利益 10,659

経常利益 10,341

親会社株主に帰属

する四半期純利益
7,281
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2015 2016 2016
4Q 1Q 2Q 3Q 2Q末 3Q末

自 動 車 162 123 147 186 421 495

環 境 41 34 41 36 45 42

医 用 71 76 64 56 39 35

半 導 体 69 95 96 104 44 50

科 学 75 56 53 58 78 79

合 計 420 386 403 442 630 703

受 注 受 注 残
2016

（単位：億円）
5. 受注の状況

3Q受注 半導体は過去最高水準、自動車も回復
3Q受注残 円高の中、順調に増加
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実績

2015年 2016年 2015年 年初予想
前回（8/3）

予想
今回予想

vs
8/3開示

売 上 高 1,203 1,169 1,719 1,750 1,700 1,700 -

営 業 利 益 138 106 201 175 175 175 -

経 常 利 益 134 103 196 165 170 170 -

親会社株主に帰
属 す る 純 利 益 86 72 132 108 108 108 -

配 当 （ 円 ） 70 75 75 75

実績
1-9月累計 通期

2016年予想

6. 通期連結業績予想

全社合計では前回予想より修正無し。配当予想も据え置き。

（単位：億円）
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2014 2015 2016
通期
実績

通期
実績

3Q累計
実績

4Q
予想

今回
通期予想

前回（8/3）
通期予想

有形固定資産 91 149 85 68 153 153

無形固定資産 18 14 2 5 7 7

設備投資合計 110 163 87 73 160 160

減価償却費 49 61 49 16 65 65

研究開発費 119 123 94 36 130 130

(対売上高比) 7.8% 7.2% 8.1% 6.7% 7.6% 7.6%

7. 設備投資額・減価償却費・研究開発費
（単位：億円）

前回予想より修正無し。
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変更内容 （旧基準） 出荷日
（新基準） 据付完了日・着荷日

適用時期 2016年12月期 期初
変更理由 新しい基幹業務システムの導入を契機として、国際的な

会計基準との調和を図る。

(新基準)

(旧基準)

2014年度 2015年度 2016年度

未据付

未着荷

据付

着荷済

未据付

未着荷

据付

着荷済

売上高94億円
営業利益54億円

売上高84億円
営業利益47億円

（ご参考）収益認識基準の変更について
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日時：2016年12月16日（金） 11時00分～11時30分

場所：東京ビックサイト セミコンジャパン2016弊社ブース内

皆様のご参加をお待ちしております！

概要： 堀場エステックの営業責任者による、弊社製品や市場状況説明

申込： 事前申込制とさせていただきます。

参加ご希望の方は、メールにてご連絡ください。

堀場製作所 経営管理部 IR広報・企画チーム 上杉 宛
eita.uesugi@horiba.com

セミコンジャパンウェブサイトにて事前登録をお薦めします→

セミコンジャパン2016/HORIBAブースツアー
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Danke

Gracias

Большое спасибо

Grazieاشُكْر
Σας ευχαριστούμε

감사합니다 Obrigado

Tacka dig

谢谢
ขอบคุณครับ

ありがとうございました

धÛयवाद
நன்ற

Cảm ơn


